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케이엔제이 (272110/KQ｜Not Rated) 

반도체 식각공정 부품 SiC Focus Ring 수요 증가 전망 
 

디스플레이 장비 및 반도체 공정용 부품 전문업체 

케이엔제이는 디스플레이 제조 및 검사용 장비와 반도체 웨이퍼 식각 공정용 부품 

전문업체다. 2019 년 기준으로 매출 비중은 디스플레이 장비 78.2%, 반도체 공정

용 부품 21.8%다. 디스플레이 제조용 장비 중 Edge Grinder 는 패널 절단 공정 이

후 절단면을 연마하는 장비, 패널 Edge 면 검사기는 패널 절단 전후 셀의 외형측

정 및 연마면 불량 검출을 한다. 웨이퍼 식각 공정용 부품은 SiC(실리콘 카바이드) 

Focus Ring 으로 에칭공정 중 플라즈마 가스를 모아주고, 웨이퍼를 잡아주는 역할

을 한다. 디스플레이 장비 주요 고객사는 삼성디스플레이, CSOT, BOE 등 이며, 

반도체 공정용 부품 고객사는 SK 하이닉스, LG 이노텍과 서울반도체 등이다.  

 

성장동력은 반도체 공정용 부품 SiC(실리콘 카바이드) Focus Ring 

DRAM 회로 선폭 미세화와 NAND 적층수가 증가하는 추세로 고출력 플라즈마

가 요구됨에 따라 특수한 환경에서 견딜 수 있는 SiC 소재가 부각 받고 있다. 전

체 Ring 시장에서 SiC 소재 침투율은 20% 미만으로 성장여력이 높은 것으로 판

단한다. 2016 년부터 SK 하이닉스로 SiC Focus Ring 을 공급했으며, 2019 년 삼성

전자 협력업체로 등록된 상황이다. 3Q20 삼성전자로 SiC Focus Ring 을 납품하기 

위해 샘플 테스트를 진행 중이다. 한편 국내 업체인 T 사가 시장을 과점 중이지만 

동사는 경쟁사와 달리 반도체 장비사를 거치지 않고 반도체 제조사들과 직거래를 

통해 더 낮은 가격으로 제품을 공급 중이다. 이에 따라 SiC Focus Ring 시장 규모

가 확대됨에 따라 외형성장이 기대되며 점유율 확대도 일부 가능할 것으로 판단한

다.  
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영업실적 및 투자지표 
구분 단위 2015 2016 2017 2018 2019 
매출액 억원 597 415 484 511 563 

yoy % 168.6 -30.4 N/A(IFRS) 5.6 10.2 
영업이익 억원 80 4 32 9 38 

yoy % 흑전 -94.9 N/A(IFRS) -71.2 319.2 
EBITDA 억원 93 21 46 20 56 
세전이익 억원 72 -5 13 11 42 
순이익(지배주주) 억원 72 -5 13 17 44 

영업이익률% % 13.5 1.0 6.6 1.8 6.8 
EBITDA% % 15.5 5.1 9.5 3.9 9.9 
순이익률 % 12.1 -1.3 2.6 3.3 7.9 

EPS 원 1,723 -124 287 346 854 
PER 배     13.8 
PBR 배     2.8 
EV/EBITDA 배 1.7 5.3 3.4 13.1 15.6 
ROE % 전기잠식 -10.3 N/A(IFRS) 28.1 26.2 
순차입금 억원 156 114 156 264 131 
부채비율 % 1,214.3 340.0 534.2 650.6 118.4 
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실적 

 
2019 년 매출액은 566 억원으로 전년대비 10.7% 증가했고 영업이익은 35 억원으로 전

년대비 363.2% 증가했다. 2020 년 매출액은 약 550 억원으로 전년대비 비슷한 수준을 

기록할 것으로 전망한다. 1Q20 디스플레이 장비 사업부는 코로나19 사태로 장비입고

가 지연돼 부진한 실적을 기록할 것으로 예상한다. 또한 주요 고객사가 LCD 사업부를 

정리할 계획으로 동사가 기대했던 연간 매출 550 억원 중 약 100 억원 정도의 

CS(Customer Service, 장비 수리 및 개조) 매출이 감소할 것으로 판단한다. 한편 부품 

사업부는 주요 고객사의 SiC Focus Ring 에 대한 수요가 증가해 1Q20 약 40 억원의 

매출이 기대된다. 부품 사업부 2020 년 매출액은 약 160 억원으로 전년대비 약 30% 

증가할 것으로 예상한다. 부품 사업부 매출액은 2016 년 53 억원, 2017 년 127 억원, 

2018 년 135 억원, 2019 년 123 억원을 기록했다. 2019 년 부품 사업부 매출 감소 원인

은 주요 고객사의 가동률 하락 및 반도체 업황 부진으로 풀이된다.  

 

SiC(실리콘 카바이드, 탄화규소) 소재란? 

 

SiC 는 Si(실리콘)와 C(탄소)가 1 대 1 비율로 결합된 화합물 반도체다. 실리콘보다 가

격이 비싼 대신 내마모성과 내화학성이 높은 편이다. 반도체 제조공정 중 고출력 플라

즈마를 사용함에 따라 특수한 환경에서 견딜 수 있는 SiC 소재가 부각되고 있다. 또한 

교체주기가 실리콘 소재 대비 1.5 배 증가하기 때문에 Ring 교체를 위한 식각 장비 가

동중지 시간을 줄일 수 있다는 점에서 효율성이 높은 편이다. 현재 양산 검증된 유일한 

소재로 대체 가능성은 아직 낮다.  

 

식각(에칭, Etching)공정이란? 

 
식각 공정이란 반도체 공정 중 회로의 패턴 중 불필요한 부분을 깎아내는 작업을 의미

한다. 액체 또는 기체의 etchant(부식을 진행하는 물질)를 사용하여 부식을 진행하여 

불편한 부분을 제거한다.  

 
 
반도체 8대 공정  

 

자료 : 케이엔제이, SK증권 
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매출액 추이 (단위 : 억원)  영업이익 및 영업이익률 추이 (단위 : 억원, %) 
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SiC Focus Ring, 웨이퍼 고정 및 플라즈마 가스 모아주는 역할  제품별 매출비중 (2019년 기준) (단위 : %) 
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Compliance Notice 

▪ 작성자(윤혁진)는 본 조사분석자료에 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 신의성실하게 작성되었음을 확인합니다. 

▪ 본 보고서에 언급된 종목의 경우 당사 조사분석담당자는 본인의 담당종목을 보유하고 있지 않습니다. 

▪ 본 보고서는 기관투자가 또는 제 3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 

▪ 당사는 자료공표일 현재 해당기업과 관련하여 특별한 이해 관계가 없습니다.. 

▪ 종목별 투자의견은 다음과 같습니다. 

▪ 투자판단 3단계 (6개월 기준) 15%이상 → 매수 / -15%~15% → 중립 / -15%미만 → 매도 

 

 

SK증권 유니버스 투자등급 비율 (2020년 4월 20일 기준) 

매수 89.05% 중립 10.95% 매도 0% 

 


